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La Universidad de
Salamanca abre las
puertas del empleo

industrial a sus alumnos

V.San José

SALAMANCA- La Universidad de
Salamancaalcanzé ayerunimpor-
tante acuerdo de colaboracién
tecnoldgica con la Universidad
japonesa de Osaka, que permitird
alainstitucion que preside Daniel
Herndndez Ruipérez dar un paso
mds hacia adelante en materia de

investigacién. Ademds, este con-
venio, que se materializard en el
intercambio de profesoresyalum-
nos previsto entre ambas univer-
sidades, abrird las puertas a los
alumnos a un empleo industrial y
decalidad. Envirtud de este acuer-
do, ambas instituciones se com-
prometen a colaborar en el desa-
rrollo de investigaciones relacio-

nadas con materiales inteligentes
y aquellas aplicadas a tejidos.

Los materiales inteligentes son
aquellos capaces de responder de
modo reversible y controlable
ante diferentes estimulos fisicos o
quimicos externos, lo que provoca
que se modifique alguna de sus
propiedades. En la actualidad, el
desarrollo tecnolégico se centra

en este aspecto y la universidad
japonesa es uno de los centros
mundiales punteros en este tipo
de estudios.

Nacida hace casi cien anos, la
Universidad nipona de Osaka es
unadelasinstituciones académi-
cas mads activas en la resolucion
delos problemas detectadosenel
pais nipdén tras el tsunami que

El rector de la USAL,
Daniel Hernandez
Ruipérez, y

el presidente

del Instituto
Tecnoldgico de

la Universidad de
Osaka, Masataka
Inoue, suscriben el
convenio

arraso la zona oriental hace dos
anos. No en vano, sus alumnos
estudianla construccién de infra-
estructuras que puedan aguantar
circunstancias similares y tratan
de establecer la ubicacién mds
apropiada para que las casas se
vean mads afectadas por fenome-
nos similares que pudieran darse
en el futuro.



